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CLEANING TECHNOLOGY

Qualifizierte Reinigung mit dem richtigen Reinigungsmedium vermeidet ‘\

Produktionsausféille und Mehrkosten

Nach Meinung von Experten sind zwischen 60 und 70 Prozent aller Fehler und Ausfalle beim bzw.
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nach dem Loétprozess auf Mangel im Druckprozess zurlickzuftihren (Bild 1). In der Regel sind dies

fehlerhafte Lotstellen, die ihre Ursachen wiederum im Lotpastendruck haben. Deswegen mussen die im Bestlickungsprozess

verwendeten Schablonenbleche auch schon wahrend
des Druckprozesses gereinigt werden — wenn nicht,
sind Lotfehler durch Verschmierungen und Bricken
vorprogrammiert.
Gerade im Fine- und Ultrafine-Pitchbereich sind viele

Details (Eine fir die Wafer-Produktion ausgelegte
Schablone kann weit iber 300.000 Apperturen ausweisen)
mit bloRem Auge nicht mehr erkennbar. Mikroskopisch
kleine Verschleppungen bedingen einen spurbaren
Qualitatsverlust bzw. flhren spater zu Ausfallen bzw. zu
Nacharbeiten, die sich auf etwa 25% der Fertigungskosten

einer Baugruppe belaufen kdnnen.

Man darf getrost davon ausgehen, dass der Ausfallanteil
von jeweils 15 % beim Bestiicken und Léten sich auch bei
der maschinellen Druckerperformance in einer ahnlichen
GrélRenordnung bewegen wirde, kdénnte man sicher-
stellen, dass man immer mit perfekt neuwertigen und
gereinigten Schablonen arbeitet. Im Umkehrschluss heildt
das: Knapp 50 % der prozessbedingten Ausfélle sind —
neben dem Verschlei — auf schlechte oder ungeniigende
Reinigung von Produktionswerkzeugen (Schablonen,
Rakel) zurtickzufuihren (Bild 2).

Um moglichst lange einen qualifizierten Druckprozess
in einem SMD Siebdrucker zu gewahrleisten, bevor die
Schablone extern maschinell gereinigt werden muss,
ist es unabdingbar notwendig bereits im Siebdrucker
Flussmittelriickstande / Flussmittelverschleppung von der
Unterseite der Schablone abzureinigen.

Dies geschieht bei modernen Schablonendruckern in
der Regel wahrend des Prozesses durch eine auto-
matische Unterseitenreinigungseinheit unter Einsatz von
Reinigungsvliesen und einer geeigneten Reinigungsfertig-
mischung.
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Bestiicken
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64 %

(Bild 1) Prozessbedingte Ausfélle: Ca. 64% sind auf Defizite
im gesamten Druckprozess zuriickzufiihren.
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(Bild 2) Allein der Schablonenbereich ist dabei fiir nahezu
die Halfte der gesamten Ausfille verantwortlich.

Bei allen Angaben sind Anderungen vorbehalten, die dem technischen Fortschritt dienen oder durch bauliche Anderungen bedingt sind.
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Qualifizierte Reinigung mit dem richtigen Reinigungsmedium vermeidet
Produktionsausfélle und Mehrkosten
-
Ein geeigneter Schablonen-Unterseitenreiniger fiir den Einsatz im Siebdrucker wie kolb WipeEx® -

SA120, der speziell fur diese Aufgabe entwickelt wurde, bietet qualifizierte und effiziente

Reinigungsleistung durch folgende Faktoren:

*  Optimale FlieR- und Benetzungseigenschaften

* 1-Phasigkeit (wassrig, stabil)

*  Reinigt SMD-Paste wie SMD-Kleber

*  Reinigt im kontaminierten Zustand

«  Schnelle, rickstandslose Verdunstung / Auftrocknung

*  Verandert nicht die Viskositat des Klebers

*  Fdhrt nicht zur Polymerisation (Aushartung) des
Klebers.

»  Keine Einstufung als Gefahrgut

*  Unkritischer Flammpunkt (optimal > 120 °C)

» Biologisch abbaubar (92 % nach 28 d [OECD Test
301A])

*  Geruchsarm (mit frischem Duft)

In bestimmten Fallen kann auch eine manuelle

(Nach-) Arbeit an der Schablone notwendig sein; oder,

wenn es darum geht Rakel per Hand zu reinigen, um

auch hier Verschleppungen zu vermeiden. Dafur bietet

kolb WetWipes®, mit WipeEx® SA120 getrénkte, gebrauchs-

fertige Reinigungstiicher mit folgenden Vorteilen:

* Reinigungsvlies speziell fir Schablonen mit feinen
Aperturen (Polyester mit veredelten Zellstofffasern)

*  Geringe bis keine Partikelabgabe

*  GleichmaRig durchtrankt

* Hohe Dehnbarkeit / Reilfestigkeit bei hoher
Absorption des Medium- / Pasten-Gemenges

Schablonenapperturen vor und nach der Reinigung mit
- ®
WipeEx® SA120 gibt es in folgenden Gebinden: WipeEx" SA120

101 Fertigmischung 150 Vliestiicher 100 Vliestiicher 100 Vliestticher
Kanister Dispenser-Behalter ESD-sichere Metalldose ~ ESD-sicheres Nachflllpack
Bei allen Angaben sind Anderungen vorbehalten, die dem technischen Fortschritt dienen oder durch bauliche Anderungen bedingt sind. © kolb GmbH 2023
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